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摘要 (Abstract)：光子集成芯片是高度集成的片上光子系统。它将光子技术速度快、功耗低、操控

维度丰富的特长，与微电子器件计算能力强、体系成熟的优势相结合，在芯片尺度运用“以光代电”“

光电融合”的核心理念，在成本、功耗、功能、规模化等方面具有巨大优势。光子集成芯片在光通信

、无线通信、卫星通信、数据中心、光计算、雷达、传感等方面都有很好的应用。目前光子集成芯

片发展尚处于早期，技术仍在快速演进。美国、欧盟、英国、日本等都启动了国家光子集成芯片方

面的研究计划，我国“十三五”和“十四五”也对光子集成芯片进行了重点部署。其中，在硅基上制备光

子集成芯片更具成本和规模的优势，因此，低成本、高度集成的硅基光电子学最近二十年蓬勃发展

，成为光子集成芯片中的研究热点。本报告主要介绍一下硅基光电子学的历史、发展现状、趋势以

及研究团队的最新研究成果。 

http://www.phy.pku.edu.cn/icmp/xsjl/njtwl__bjdxlt.htm 
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余篇。主要致力于研究和开发以光子和电子为信息载体的大规模集成芯片和信息系统，实现在各

种尺度上的感知、互连和处理。主要研究方向包括面向数据中心和通信系统的硅基光收发芯片和

系统，硅基微波光电子芯片与系统，硅基片上光放大器与激光器，硅基-传感/二维材料/非线性等新

型器件。 


